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Abstract (en)
[origin: DE19730577C1] The tuning element has an outer sleeve 1 that fits into a hole in the wall 2 of the waveguide, and can be fixed by welding
or can be threaded. Set into the sleeve is a bush 3 and within this is a threaded 8 pin 5 that can be moved axially to provide the tuning action. The
sleeve is of a material, such as brass, that has a greater thermal expansion coefficient than that of the inner bush. The pin is also made of this
material. This provides a temperature compensating action.

Abstract (de)
Eine mit geringem Aufwand herstellbare temperaturkompensierte Abstimmvorrichtung weist einen Stift (5) auf, der in einer an dem
Hohlleiterbauelement (2) fixierten duBeren Hilse (1) gefuhrt ist. In der &uBeren Hilse (1) steckt eine innere Hilse (3), wobei mit dem dem
Hohlleiterbauelement (2) fernen Ende der &uBeren Hulse (1) ein Ende der inneren Hulse (3) verbunden ist und der restliche Teil der inneren Hilse
(3) bertihrungslose in die &uBere Hulse (1) hineinragt. Der Stift (5) ist in der inneren Hulse (3) fixierbar, und die duBere Hilse (1) besteht aus einem
Material, das einen gréBeren thermischen Ausdehnungskoeffizienten besitzt als die innere Hdlse (3). <IMAGE>
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